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JORNADA DE OFERTA DE TFE 2026

TFE DISPONIBLES POR ÁREA/GRUPO 

✓ Área de Ingeniería Eléctrica

✓ Grupo SoRo&3DCV

✓ Grupo de Materiales Magnéticos (GMM)

✓ Área de Física 

✓ Área de Expresión Gráfica en la Ingeniería
✓ Área de Tecnología Electrónica

✓ DYPAM – Diseño y Procesado Avanzado de Materiales

✓ Área de Estadística e Inv. Operativa & Diseño Óptimo de Experimentos

✓ GARM - Laboratorio de Electrónica Industrial y Calidad de la Energía

✓ Mecánica de Fluidos (Manuel D. Barriga)

✓ Mecánica de Fluidos (Javier Alaminos)

✓ Área de Matemática Aplicada

✓ Grupo de Combustibles y Motores (GCM)

✓ Empresa TECNOVE

✓ Empresa Tecnobit
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ÁREA DE INGENIERÍA ELÉCTRICA
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GRUPO SoRo&3DCV 

• Robótica Blanda en Salud

• Titulación preferente: MURA, GIEIyA, MII, GIM
• Requisitos clave: Robótica, instrumentación y/o diseño mecánico
• Email de contacto: AndresS.Vazquez@uclm.es, Francisco.Ramos@uclm.es
• Laboratorio/Despacho: Laboratorio ROBIND, despacho B02, despacho C02.

mailto:AndresS.Vazquez@uclm.es
mailto:Francisco.Ramos@uclm.es
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GRUPO SoRo&3DCV 

• Robótica Blanda en Agricultura

• Titulación preferente: MURA, GIEIyA, MII, GIM
• Requisitos clave: Robótica, instrumentación y/o diseño mecánico
• Email de contacto: AndresS.Vazquez@uclm.es, Francisco.Ramos@uclm.es
• Laboratorio/Despacho: Laboratorio ROBIND, despacho B02, despacho C02.

mailto:AndresS.Vazquez@uclm.es
mailto:Francisco.Ramos@uclm.es
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GRUPO SoRo&3DCV 

• Robótica Móvil y Visión 3D en Edificación

• Titulación preferente: MURA, GIEIyA, MII, 
• Requisitos clave: Robótica Móvil, Visión por Computador
• Email de contacto: : AndresS.Vazquez@uclm.es, Francisco.Ramos@uclm.es
• Laboratorio/Despacho: Laboratorio ROBIND, despacho B02, despacho C02.

mailto:AndresS.Vazquez@uclm.es
mailto:Francisco.Ramos@uclm.es
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Grupo de Materiales Magnéticos GMM

https://gmm-uclm.es/

• Título: Fabricación por sputtering y caracterización de películas delgadas de 

aleaciones de Heusler multifuncionales 

• TFG: Grado en Ing. Electrónica Industrial y Automática – Grado en Ing. Eléctrica

• Tutor: Juan Pedro Andrés González  (juanpedro.andres@uclm.es)
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Grupo de Materiales Magnéticos GMM

https://gmm-uclm.es/

• Título: : Fabricación de sistemas con anisotropía perpendicular para 

aplicaciones en espintrónica

• TFG: Grado en Ing. Electrónica Industrial y Automática – Grado en Ing. Eléctrica

• Tutor: Juan Pedro Andrés González  (juanpedro.andres@uclm.es)

PMA

Heavy metal

Control del magnetismo mediante corrientes eléctricas
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Grupo de Materiales Magnéticos GMM

https://gmm-uclm.es/

• Título: Fabricación de filamentos de materiales magnéticos para impresión 3D

• TFG: Grado en Ing. Electrónica Industrial y Automática – Grado en Ing. Eléctrica

• Tutor: Juan Pedro Andrés González  (juanpedro.andres@uclm.es)



JORNADA DE OFERTA DE TFE 2026

FÍSICA

• Desarrollo de Semiconductores Transparentes sobre soportes Blandos.

• Simulación de Dispositivos Termoeléctricos mediante elementos finitos.

• Diseño y control de Sistemas Avanzados para Caracterización Física de Materiales

• Titulación preferente: Máster o Grado(s)
• Requisitos clave: Materiales / Electrónica / Automática
• Email de contacto: oscar.juan@uclm.es
• Laboratorio/Despacho: Lab. Física ETSII – Despacho 2-A16
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ÁREA DE EXPRESIÓN GRÁFICA EN LA INGENIERÍA
Títulos de los proyectos :
1. Rhino3D plug-in para control simultáneo de pesos y puntos
2. Demostración Wolfram de figuras imposibles NURBS
3. Laminado adaptativo en fabricación aditiva (AM)
4. Adaptación de controlador AM para trayectorias en planos arbitrarios
• Titulación preferente: Máster o Grado(s)
• Requisitos: Empleo de Grasshopper, lenguaje programación visual de Rhinoceros
• Email de contacto: javier.sanchezreyes@uclm.es, jesusmiguel.chacon@uclm.es
• Despacho: 2A-08, 2A-09
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ÁREA DE TECNOLOGÍA ELECTRÓNICA

• Trabajos en Sistemas Micro-electro-mecánicos:

• Máster Ingeniería Industrial o Grado Ingeniería Electrónica Ind. Y Autom.
• Requisitos clave: Electrónica Analógica, Instrumentación Electrónica
• Contacto: victor.ruiz@uclm.es; jorge.hernando@uclm.es  (Laboratorio 1.05)

mailto:victor.ruiz@uclm.es
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• Trabajos en Dispositivos Optoelectrónicos: 

láser, fotodiodo, automatización labview, 

enlaces optomecánicos, simulación, etc.

• Máster Ingeniería Industrial o Grado 
Ingeniería Electrónica Ind. Y Autom.

• Requisitos clave: Electrónica analógica, 
Instrumentación Electrónica, 
Instrumentación Avanzada y recomendable 
Fundamentos de Telecomunicaciones

• Emails de contacto: 
estefania.priorcano@uclm.es, 
Jorge.Hernando@uclm.es, 
javier.vazquez@uclm.es.

ÁREA DE TECNOLOGÍA ELECTRÓNICA

mailto:estefania.priorcano@uclm.es
mailto:Jorge.Hernando@uclm.es
mailto:javier.vazquez@uclm.es
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GRUPO INVESTIGACIÓN DYPAM: Diseño y procesado avanzado de materiales
• Línea de investigación: Innovaciones en el procesado avanzado mediante moldeo por 

inyección de polvos (PIM) y fabricación aditiva (extrusión y estereolitografía)

- Diseño y producción de materiales porosos para el sector biomédico
- Caracterizar experimentalmente las arquitecturas obtenidas mediante ensayos 

mecánicos y biológicos
- Validar resultados con profesionales sanitarios

Palabras clave: impresión 3D, biocompatible, diseño, reología, caracterización 
mecánica, cerámicas, refuerzos
Titulación: Ingeniería Mecánica o Master
Contacto: gemma.herranz@uclm.es

Requisitos: Interés por la ingeniería de materiales, trabajo práctico de laboratorio, orientación
a la transferencia industrial, autonomía, capacidad de decisión, conocimientos de Solidworks

mailto:gemma.herranz@uclm.es
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GRUPO INVESTIGACIÓN DYPAM: Diseño y procesado avanzado de materiales
• Línea de investigación: Innovaciones en el procesado avanzado mediante moldeo por 

inyección de polvos (PIM) y fabricación aditiva (extrusión y estereolitografía)

- Diseño de mezclas inyectables con nuevas aleaciones metálicas para procesado avanzado
- Optimización de procesos de fabricación y caracterización de propiedades para

dispositivos adecuados en el sector de combustión de hidrógeno.

Palabras clave: inyección, estereolitografía, diseño, reología, simulación, 
caracterización mecánica, metales
Titulación: Ingeniería Mecánica o Master
Contacto: gemma.herranz@uclm.es

Requisitos: Interés por la ingeniería de materiales, trabajo práctico de laboratorio, orientación
a la transferencia industrial, autonomía, capacidad de decisión, conocimientos de Solidworks

mailto:gemma.herranz@uclm.es
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GRUPO DE INVESTIGACIÓN/ÁREA DE CONOCIMIENTO:

DISEÑO ÓPTIMO DE EXPERIMENTOS/ ESTADÍSTICA E INVESTIGACIÓN OPERATIVA

• Título de los proyectos o líneas de trabajo propuestas: 

Síntesis Óptima para la impresión de Filamento (Colaboración DYPAM&OED)

• Titulación preferente: Máster o Grado(s)
• Email de contacto: irene.garciacamacha@uclm.es; Gemma.Herranz@uclm.es
• Laboratorio/Despacho: Laboratorio de Estadística
• Algunas imágenes relativas a la propuesta:

mailto:irene.garciacamacha@uclm.es
mailto:Gemma.Herranz@uclm.es
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GARM – Laboratorio de Electrónica Industrial y Calidad de la Energía:

• Desarrollo de plataforma docente para prácticas de electrónica de potencia.

• Integración de sistema de almacenamiento híbrido con un sistema de recarga de vehículos eléctricos.

• Operación de paneles fotovoltaicos con supercondensadores para alimentación de cargas en redes 

aisladas.

• Titulación preferente: GIE, GIEIA.
• Requisitos clave:  Haber cursado Electrónica de Potencia y Regulación Automática.
• Email de contacto: pedro.roncero@uclm.es
• Laboratorio/Despacho: despacho 2D03.
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Mecánica de Fluidos 

Título de los proyectos o líneas de trabajo propuestas:

•Hidrodinámica de gases y plasmas

• Titulación preferente: Máster o Grado(s): Grados o Master de Ing. Industrial
• Requisitos clave: Mecánica de Fluidos
• Email de contacto: ManuelD.Barriga@uclm.es
• Despacho: Despacho 2-A26

El movimiento del fluido se rige por la 

conservación de masa, cantidad de 

movimiento y energía:

𝐷𝑡𝜌 = −𝜌∇ ∙ Ԧ𝑣

𝜌𝐷𝑡 Ԧ𝑣 = −∇𝑃 − 𝑅 (2.12)

𝜌𝐷𝑡𝑒 = −𝑃∇ ∙ Ԧ𝑣 − ∇ ∙ Ԧ𝑞 − 𝑄 + 𝑆
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Mecánica de Fluidos

• Líneas de trabajo propuestas: Modelado del transporte en la dispersión de fármacos en 

el sistema nervioso central.

• Titulación preferente: Máster en Ingeniería Industrial.

• Requisitos clave: Conocimientos de Mecánica de Fluidos, Matemáticas y Programación.

• Email de contacto: Javier.Alaminos@uclm.es.

• Despacho: 2D13.
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ÁREA DE MATEMÁTICA APLICADA

• 2 Líneas: Optimización topológica y Modelado:

• Titulación preferente: GIM, GIE, GIEIYA y Máster
• Requisitos clave: Simulación numérica, optimización, 

FEM, Matlab, Comsol.
• Email de contacto: David.Ruiz@uclm.es
• Despacho: 2 A25
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GRUPO DE INVESTIGACIÓN: Grupo de Combustibles y Motores (GCM)

• Título de los proyectos o líneas de trabajo propuestas:

• Reformado catalítico de alcoholes y utilización en motor
• Utilización de gases combustibles en un motor operando en modo dual
• Ensayos de vehículos en banco de rodillos
• Análisis químico, morfológico y óptico de partículas
• Procesos de producción de biocombustibles

• Titulación preferente: Máster o Grado(s)

• Requisitos: Haber cursado asignaturas optativas de Tecnologías de la combustión y Máquinas Térmicas

• Email de contacto: Magin.Lapuerta@uclm.es Despacho: 2-D17

mailto:Magin.Lapuerta@uclm.es








TFGs curso 2026 
ETSII/Tecnobit

Eloy Sánchez de Gregorio

Ingeniero de Sistemas e investigador, 
Departamento: Ciencia y Tecnología
Tecnobit, grupo Oesía
esanchezd@esia.com

Tlf.: +34 630 660 502

06/05/2026

Tecnobit 
Grupo Oesía

Uso interno

mailto:esanchezd@esia.com


Índice

01. Tecnobit y Grupo Oesía

02. Metodología de desarrollo

03. TFG 1

04. TFG 2

Uso interno



Soluciones inteligentes para

la Transformación Digital

Innovando en Aeronáutica, 

Espacio, Defensa y Seguridad

Ciberseguridad y Comunicación 

Cifrada para uso dual, en el mundo 
civil y militar

Sistemas multimisión de control, 

guiado y navegación fiables y 
seguros para vehículos no tripulados

Conectividad SATCOM de 

banda ancha en cualquier 
lugar, vehículo o misión

4

Nuestras marcas

Uso interno



Nuestras áreas industriales > Visión inteligente

Optrónica
by

SAC_Pizarro DualSight

Engine 8x8
Uso interno



Nuestros mercados industriales

Administraciones 

Públicas

Ya han confiado en nosotros:

Comunicación 
Satelitales

Segmento
Vuelo

New Space

Espacio
Electrónica 
embarcada

Ciberseguridad

Segmento Tierra

Soluciones

Cifra

Uso interno



Diseño y simulación

Integración

Especificación de Requisitos

Implementación (materiales, 

cableados, drivers, modelos 3D, planos, 

algoritmos, etc..) 

Verificación

02. Metodología de desarrollo

Desarrollo

Funcionalidad
+ 

Diseño Hardware
+

Diseño SW

100010101010101010101010111110….101

Prototipo

Metodología de desarrollo

- Tareas

- Herramientas

- Documentación

Uso interno



03. TFG 1 - Diseño mecánico de una plataforma de dos ejes

El alcance de este proyecto consiste en realizar el diseño 
mecánico y fabricar un prototipo de una plataforma de 
dos ejes de movimiento.

Aplicaciones directas: 
• Terminales de comunicaciones ópticas
• Vigilancia naval/tierra

Requisitos principales:
• Diámetro: 203 mm (8”)
• Nivel de estabilización: 35-50 urad rms
• Velocidad 90º/seg
• Sistema de amortiguamiento pasivo
• Juntas de sellado

Seguridad Industrial
• Nota: Referencias de componentes y detalles sensibles no se 

podrían documentar

Ingeniería Mecánica

Uso interno



03. TFG 1 - Diseño mecánico de una plataforma de dos ejes

Requisitos y simulación (resonancias estructurales, 

CdG, Matriz de inercias, cargas estáticas, esfuerzos 

dinámicos, etc…)

Integración (Trabajo en equipo con otras disciplinas 

para un objetivo de proyecto común)

Intensificación: Ingeniería Mecánica
Asignaturas Principales: Resistencia de Materiales, 

Elasticidad y Plasticidad, Teoría de Máquinas y Mecanismos, y 
Procesos de Fabricación

Implementación (selección de componentes, 

modelos 3D, planos, Fabricación, etc..) 

Verificación (comprobar requisitos iniciales: análisis y 

pruebas reales) 

Uso interno



04. TFG 2 - Control de posición de una plataforma de dos ejes

El alcance de este proyecto consiste en diseñar e 
implementar los algoritmos de control y estabilización 
inercial del sistema de dos ejes. También la programación 
de drivers de los distintos sensores y actuadores, y diseño 
de cables.

Aplicaciones directas: 
• Terminales de comunicaciones ópticas
• Vigilancia naval/tierra

Requisitos principales:
• Diámetro: 203 mm (8”)
• Nivel de estabilización: 35-50 urad rms
• Velocidad 90º/seg
• Sistema de amortiguamiento pasivo
• Juntas de sellado

Ingeniería Electrónica y automática 

Uso interno

Seguridad Industrial
• Nota: Referencias de componentes y detalles sensibles no se 

podrían documentar



04. TFG 2 - Control de posición de una plataforma de dos ejes

Requisitos y simulación (modelado de la planta, 

diseño del lazo de control, resultados simulados)

Integración (Trabajo en equipo con otras disciplinas 

para un objetivo de proyecto común)

Intensificación: Ingeniería Electrónica y auto.
Asignaturas Principales: Informática industrial y Control 

Digital

Implementación (Driver software de dispositivos, 

Implementación del lazo de control en el HW, captura 

y monitorización de resultados, etc…) 

Verificación (comprobar requisitos iniciales: análisis y 

pruebas reales) 

Uso interno



Crear un mundo mejor, más eficiente, seguro y sostenible

Eloy Sánchez de Gregorio
Email: esanchezd@oesia.com
Tlf: +34 630 660 502

Uso interno

mailto:esanchezd@oesia.com
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